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Fir den Ausbau bitte INFO 4494

verwenden.

Refer to info sheet 4494 for
customisation.

Die zusatzliche Andruckplatte wird bei Kontaktierung von oben eingesetzt.

Ohne zusétzliche Freischneidungen sind Komponentenhéhen von 2,5 mm maglich.
The additional moving plate can be used if contacting from fop side.

component heights of 2.5 mm are possible without additional free cut oufs.

Die beigestellten Teile mUssen abhé&ngig vom Prifling positioniert werden

The additional part must be positioned depending on DUT

.B.II

LP Leiterplatte
PCB

L

KTP Kontakttragerplatte oben
fop probe plate

opfionale Andruckplatte
Kontur gleich wie bei oberer
Kontakttragerplatte
additional moving plate
oufline same as upper
probe plate

0,90

ﬁ-\

Wechselsatzfuhrung

interchangeable kit guiding

Hubbebrenzung Abstandsbolzen NHS Niederhalter-
ADP unten fOr Andruckplatte stempel

stroke limitation spacer bolt pushrod

moving plate botfom  for moving plate

Widerstand mit Erdung verbinden
Schraube M2,5x6

connect restistor with earthing
screw M2.5x6

@ fOr KS-113 23
@ for receptacle
KS-11323

D14

FS Fangstift abhdngig von

LP-Bohrung

fooling pin depends on

PCB hole

=@ FS+2

=@ tooling pin +2 X

\

\

FOhrung Andruckplatte
moving plate guiding

Feder fUr Andruckplatte

ADP Andruckplatte
moving plate

KTP Kontakttrgerplatte unten
bottom probe plate

Kontaktierung oben

contacting fop

Proflingsauflagen

Hubbebrenzung ADP oben
stroke limitation moving

spring for moving plate PCB support plate top
9,80 17983
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Senkung N —T —
DIN74-Bm4 i
counterbore 3161 17990
@ abhangig von 3 0
KS+GKS-Kopf =~
@ depends on receptacle :r)‘ 5
+ test probe tip
INFO
ldx. | Anderungstext/Text of modification Datum/Date Name
Allgemeintoleranzen/General tolerances: |Veredelung/ Finish: MaBstab/Scale: 11 Gewicht/ Weight:
Oberfl&che: Ra3,2 P : Ra0,8 .
Bohrunignc!&CKoifen (S\tgrofet/ii?ilgeedges d(:burred Werkstoff/Material: -
O s anda"| Datum/Date Name Benennung/Designation:
Erstellt/ D 30.07.20 . " 1 1 1
celiow] %00 | cresi | AH ADP-TOP fUr WS KS/i1000FE Ausbauhinweis
Gepr/Appor | 030820 | orrobst | AH ADP-TOP far WS KS/i1000FE | customising insfructions
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